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Abstract (en)
The card blank (1) may be a continuous strip of plastics. It is placed between guides (2) and holder strips (3) and is cut by opposed knife blades
(4,5) which separate several cards from one large blank. Pressure stamps (6) have side surfaces (7) with a small clearance from the knife blades
and help to separate the cards from the blank. The system includes lifting cylinders (8).

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Heraustrennen von Kunststoffkarten, insbesondere Chipkarten, aus einem Bogen- bzw.
Bandmaterial, mit einem oberen und unteren, die Schneidkontur vorgebenden Schneidwerkzeug, die unter Beibehaltung eines Reststegs in eine
entsprechende Ober- und Unterseite des Bogen- bzw. Bandmaterials einschneidbar ausgestaltet sind, wobei mindestens zwei obere und mindestens
zwei untere Schneidwerkzeuge jeweils zugeordnet nebeneinander zum zwangsgekoppelten Heraustrennen von mehreren Kunststoffkarten
vorgesehen sind. <IMAGE>
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